
Year 2018
Month
Day 26（金） 29（月） 2（金） 5（月） 8（木） 10（土）、11（日） 16（金） 19（月）

統合試験
発表会準備
改良点模索
学内デモ
ドキュメントレビュー
構図作成 熊谷・高橋
3Dプリンタでの部品作成 高橋
各マウントの作成 高橋
シャーシ・支柱の加工 熊谷
本体カバー作成 熊谷
収納棚作成 熊谷
防音ユニットの作成 高橋
組み立て
全体調整
電源基盤設計 野村
Arduino設計 庄司
Raspberry Pi設計 佐藤
電源基盤製作 野村
Arduino製作 庄司
Raspberry Pi製作 佐藤
電源基盤試験 野村
Arduino試験 庄司
Raspberry Pi試験 佐藤
統合試験 エレキ All
仮想蔵書の作成 岡元
ユーザーI/Fのプログラム作成 杉山
ルートプログラムの作成 杉山・岡元
走行プログラムの作成 野村・小本
タッチセンサプログラムの作成 野村・小本
統合試験 ソフト All

共通 All

高専祭

メカ

エレキ

ソフト

Part Work Contents Member 10

メカ All

パート開発

11

詳細設計
高専祭発表準備



2019
2

26（月） 27（火）～30（金） 3（月） 7（金） 10（月） 14（金） 17（月） 21（金） 25（月）～4（金） 7（月） 11（金） 18（金） 21（月） 25（金） 28（月） 1（金）

冬休み後期中間試験

1

システム試験・改良
開発報告

発表会準備・リハ
システム開発

12



2（土）

MIRS発表会


